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OIBAB EB 423^32, POR?; * SISTEMA CABEFÁOTOR BOR HABl^ 

 ̂ OIOECOR PBAO& TERmESTABLB AISB^A^ *

La presente adición tiene por objeta un ele
mentó calefactor por radiación segdn la Patéate princi 
pal, del tipo que coaprende na soporte a basa de ana 
resina termocstable y fibras' a baso do sílice, princi- 

3. palmante' fibras do nidrio, soporte del que por- lo menos 
una cara llera en circuito Qlectro-resistente depositg 
do ea cepa delgada,
. la inyeacidn so propone reducir al máximo: el-

-- . calor omitido por conMaeciáa y dar d  demento calefê  "
' lo,. "*tor'Oaáoficaoáa''doradiaoidnmá̂ m̂

;-'. . Con tal objeto, al material constituyente —
del soporte os transparente n la radiaeián infrarroja, 
y reiste temperaturas de swoidio correspondientes ̂  
ona^ngttad da onda de las radiaciones emitidas por 

'/15^'':../,ol;^o^to'oon^endMaentre2y'3^s^oonpro^ , 
oia^^ orden de es decir temperaturas ô r̂ô di 
das ê tre 13o y 25oac, con preferencia del orden de —  
2209C,

El elemento calefactor está por tanto conce** 
20, bido para funcionar a temporntoras de 130 a 25090, co­

rrespondientes a radiaciones de longitud de onda com­
prendidas entre 2 y 0 ̂m. Ahora bien es sabido que ta- 
les radiaciones no son prácticamente absorbidas por el 

^  aire, pero ai lo son por el agoa* y, dado qpe el coercí
25, po humano so compone principalmente de agaa, el efeoto ^

- ;V.:A'."-



de calentamiento debido a cata radiación se hará sm- 
Ür bastante antea da que se caliente #1 aire amMen-
te# ' ' ' '

Be otra parte# en estas condiciones# la ra­
diación infrarroja no es omnidiroccional# si no que - 
so propaga esencialmente a través del soporto y el qa 
lor es irradiado por la cara anterior del soporte# es 
decir por su cara opuesta al circuito# Todo sucedo# -- 
.on efecto#. como si# dentro da la, gama da temperaturas ' 
incoada# el-. calor emitido por, el circuito resia.tente . 
fuera "bombeadô  por el soporto# diapuesto a su Vez a 
una temperatura elevada por contacto con el circuito# 
La radíaci&t por lá cara posterior, es decir por 3a - 
cara del circuito, y el calor emitido por conveoeión 
son bajos, lo que reduce el recalontataionto de la per 
te posterior del elemento y el ennegrocimicnto de las 
paredes debido a la convección#

- Ss preciso destacar que este fenómeno de isg. 
dicción, direociónal no es- preponderante más que dentro 
de la gama, de temperaturas indicada# y que & tempera*'' 
taras más bajas# que son las temperaturas a las que ** 
funcionan los elementos calefactores clásicos, el ca* 
lor de convección representaría una fracción importâ  
te del calor emitido#

3eg^ una forma de realización preferida# el 
circuito electro-resistentê -e# recubierto de un barniz 
aislante# recubierto a su vez por tusa capa delgada de 
poder reflectante# por ejemplo una capa netálisada de 
aluminio o níquel#

La capa reflectante desexpeSa ol papel do r& 
fleotor de la radiación reflejada por el soporte y que



se .pcopâ  por les 'interpon qpc separan -los Slaa^ 
de circuito# Ello permita aumentar más la imporw. 

tanciadc la radiación emitida par el soporte con re 
la^ón ál calor total emitida, y se cWcnc por cj^

%  pío, a 220 aê  osa radiación por el soporte que 3&ga 
hasta el 97 % del cmor total emitida#

Se comprenderá bien la invención coa la —# 
lectura de la descripción que- sigue, hecha con referen 
cía al dibujo anexo, del que la figura ónice es una 

10. vista en corte a escala ampliada de un ejemplo do roa 
. lisación del elemento calefactor aagga .la invencida#

BSL elemento calefactor la-invención̂  
coÊ raa& un soporte &)de espesor inferior al am#, —

' .per.;cicg#e' del orden de 0*3 mmtt% y un circuito alac­
ia, trô éaístente (8) en capa delgada (algunas mieras]̂#

conatituídopor cobro, níquel, alaminic, ̂ ata uotros 
'̂ maMCSy-l'dcpcsitado scíure una de las carao del sopor̂-.. 
te (1$* llamada caca posterior,' por cualquier medio- w 
- apropiado# .B3, circuito (2) comprende una plar̂ idad <-<.' 

20̂  ;\da elementos de circuito que sa unen entre; sí con el - 
' , - *" fin'-de-permitir el peso de la corriente-- entre dosbor̂  '

' rtms
El soporte está foremdo por un material & ** 

b̂ gc de una resina tersmestablo y fibras de vidrie, w
25# - por e jemplo bajo forma de tejido de vidrio, Ciando ele
, ... . gidon-cstos constituyentes paca, que el matcriál -resiga

-, .ta^mperaturas de servicio comprendidas éntrela y .̂  
' sea. transparente. a la,radiación infrarroja '#**
.- - rM^^ad#nte -a éstastemperntüraa*. -$e. utilizará con 

30* . pr^ereacia como resina una pelümida^ ,
.. los intervalos que separan-los. clementes d*
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circuito (2) soa llenados 3c en barniz aialaute (3)# 
por ejemplo do silicona, que recubre además loe ele­
mentes da circuito y que raneta igualmente las táâ  
peraturas antea racionada** Neta barniz ec recubies,

3* te a en voz da ana caq)n noy delgada (43 da podar re­
flectante, constituida por metal por ejemplo do du- 
minic o níquel depositado por evaporación bajo vacío* 
Bvidentamente, para una mayor claridad, al espesor de 
la. capa (4). bu sido exagerado" considerablemente*. El - 

"RBET ' 'íHámo" es, en realidad, de una* centésima de miorat ' 
Se puede utilizar igualmente para la- capa. (43 asa *& 
siaa cargada de' aa - metal no reflectante tal,- .coas el -' _ 
dumiRio*

dUando eo alimentado el circuito (2) con el 
13* fin de disponerle a una temperatura de ISO a 250*0, — 

el mismo emite una radiación infrarroja de longitud - 
de onda comprendida catre 2 y 8 /MR* se comprueba entcĝ  
cas que esta radiación no se reparte igualmente en to 
das lea direcciones, si no que so propaga preferenciâ  

20* mente a través del soporto (13 y que el calor es irr& 
diado sobre todo por la cara anterior del adamo*

Este fenómeno no es elucido claramente, pero 
es probable que se establezca en les elementos de cir­
cuito un gradiente tóraicc debido al contacto entre la 

23* cara anterior de los elementos (23 y el soparte (13 —  
dispuesto a una temperatura próxima a la del circuito* 
El soporte (1) deaompeHa en cierto modo el papal do una 
bomba térmica que capta la mayor parte de la radiación 
omitida por el circuito (23*

30* Sote efecto direaclonal so ve aumentado ade­
más por la presencia do la capa metalizada (4)* que re
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flaga hacia delante la mayar parte- de la radiacié̂ . emá/ 
tida per el circuito (2) hacia la parte posterior y de 
la fracción de la radiación emitida hacia delante que 
será reflejada por las fibras de vidrio del soporte (l)*

5. A la temperatura óptima de 22039, correspondiente a - 
una longitud de onda de la radiación de 5*9 m, se puede 
obtener así un calor irradiado Inania delante que alean 
sa hasta el 97% del calor total emitido por el circuito.

N O T A

10+ El Certificado de Adición que se solicita pa
ra España, de acuerdo con la vigente legislación, debe 
rá recaér sobren MEJORAS INTRODUCIDAS EN El OBJETO DE 
LA PATENTE PRINCIPAL NO 423+632/ P03.{ ŜISTSHA CALEPAC 
SOR POR RADIACION CON PLACA TERMOESTAM AISLADA", COH 

13. prioridad de la solicitud dé Patente en Holanda aámero
73.03 262 de fecha 19 de Elapso de 1975, segón las siguien 
tes caraéteristicas:

R E I V I N D I 9 A 9 I 0 N 5 3 
1A+- n&ioras introducidas en el objeto ̂  la 

20# Patenté principal ns 425#632, por "Sistema Calefactor 
por radiación con placa teraoestable aislada", del tipo 
que comprende un soporte a base de ana resina termeŝ  
tabla y fibras a base de sílice, principalmente fibras 
de vidrio, soporte del que por lo menos una cara lleva 

23#, un circuito electro-resistente depositado en capa del-* 
gada, caracterizadas por el hecho de que el material - 
constituyente del soporté as transparente a la radia­
ción infrarroja y resiste itésqMraturas de servidlo co— 
rrespondiéntes a una longitud do onda de las radiación 

39#. nes emitidas por el circuito comprendida entes 3 y & &
con preferencia Rol orden de 6 s, es decir tesgjeratu— ^ 
ras comprendidas entre 189 y 23939, con preferencia del 
orden de 220sg..

A:.-
r "* .. - - 'i -:̂y.--. .-/ i  . --.'



28*- Mejoras introducidas en el objeto de la 
Patento principal ns 423*632, peer "Sistema calefactor 
por radiación con placa termoestable aislada", según - 
la reivindicacidn i, caracterizadas porque el circuito 

3# eleetra-reelstente está recubierto de un barniz aislgen 
te, recubierto a su vez por una capa delgada da poder 
reflectante*

38*- Mejoras introducidas en el objete de la 
Patente principal ns 423*632, por "Sistema calefactor 

10*  por radiación con placa tarmoestablc aislada?* según —  
una de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizadas por­
que la resina es una poliindda*

48.- MEJORAS INTROBUeiDAS m  EL OBJETO BE LA 
PATENTE PRINCIPAL HC 425*632, POR "SISTEMA OALEEACSOR 

13*- POR 9APXACX8N CON PLACA T3RM0ESTA3LE AISLABA"*
Según queda sustancialnento descrito en la 

presente Meritoria descriptiva, que consta de siete ho­
jas escritas a máquina por una sola cara y acompasadas 
de dibujos*

20* Hadrid j S HAS. 1979
B* YVE3 miVAE
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